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+++ Ein neuer Name unterstreicht
das Profil der Georg Fischer AG
Am 1. Januar 2014 wurde GF AgieCharmilles
in GF Machining Solutions umbenannt, was
die Georg Fischer AG (GF) als ein einheitli-
ches Unternehmen mit drei Divisionen her-
vorhebt. GF AgieCharmilles bietet seinen
Kunden weltweit eine grofie Angebotspalette
an Fras-, EDM-, Laser-, Spindel-, Tooling-
und Automatisierungssystemen. Der neue
Name bhetont die Positionierung der Division
als Ldsungsanbieter und global kundenori-
entierter Partner. Neben der Namensénde-
rung findet die schrittweise Einfiihrung eines
neuen Designs auf der Website sowie bei
den Verkaufsmaterialien von GF Machining
Solutions statt. Da die Marken AgieChar-
milles, Mikron, Step-Tec und System 3R von
hohem Wert sind, wird die Division diese
varerst weiterverwenden. Die aktuellen
E-Mail-Adressen behalten bis Dezember
2014 ihre Giiltigkeit. Die Telefonnummern
bleiben unverandert. Ab Januar 2014 wird
die bestehende Website www.gfac.com
autamatisch zur neuen URL umgeleitet.
www.gfac.com
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Neuer Vorstand beim VDE/VDI

Die VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik,
Mikrosystem- und Feinwerktechnik (GMM)
hat seit Anfang des Jahres einen neuen Vor-
stand. Neuer Vorsitzender ist Prof. Dr. Chris-
toph Kutter, Leiter der Fraunhofer-Einrichtung
fiir Modulare Festkbrper-Technaologien (EMFT),
Stellvertreter sind Dr. Udo-
Martin Gomez, Chief Techni-
cal Officer der Bosch Sen-
sortec GmbH, und Prof. Dr.
Wilfried Mokwa, Leiter des
Lehrstuhls 1 des Instituts fiir
Werkstoffe und Elektrotech-
nik an der RWTH Aachen.
Die VDE/VDI-Gesellschaft
hat die Aufgabe, die wissen-
schaftliche und technische Entwicklung im
Bereich der M_ikrueiﬂktmnik, Mikrosystem-,

Nano- und Feinwerktechnik sowie deren

breite Anwendung zu firdern. Sie initiiert den

dazu erforderlichen Dialog zwischen Herstel-

lern, Anwendern und Wissenschaft und

bildet ein Forum fiir Diskussionen iber diese

Techniken in der (ffentlichkeit.
wwwi,vde.com/gmim

3D-Revolution jetzt mit 3D fab+print

Messe Diisseldorf und VDMA initiieren die Marke 3D fab+print. Auf leisen
Sohlen hat sich eine Revolution in der Fertigungstechnik vollzogen, ohne dass Big
Player eine wesentliche Rolle dabei gespielt hdtten. Dabei ist der Einsatz des 3D-
Drucks gar nicht so neu. Schon lange wurden laserbasierte Verfahren fir Industrie-
anwendungen entwickelt, etwa flir die Her-
stellung von Prototypen und Modellen oder
beispielsweise fur die Produktion von Werk-
stlicken und Bauteilen in geringen Stlick-
zahlen. Gegenlber dem sonst fir diese Pro-
zesse eingesetzten Spritzgussverfahren
entfallt bei der Herstellung mithilfe des 3D-
Drucks das aufwendige Herstellen von Formen sowie die Arbeitsschritte Schnei-
den, Drehen und Bohren. In Zeiten, in denen die Produktlebenszyklen kontinuier-
lich sinken, wahrend die Variantenvielfalt stetig zunimmt, kammen unermdliche
Druck-Roboter, die mit héchster, von Menschenhand unerreichbarer Qualitat kom-
plexe Gegenstande hochindividuell herstellen kénnen, wie gerufen: vor allem fir
die Werkzeugtechnik, Bauteilproduktion, Medizintechnik und Konsumgiterindus-
trie. Aus diesem Grund haben die Messe Disseldorf und der VDOMA anldsslich der
K 2013 im Oktober 2013 die Marke 3D fab+print gelauncht. Unter diesem Dach
werden klnftig auf den relevanten Disseldorfer Fachmessen die entsprechenden
Aussteller zusammengefiihrt und das gesamte Thema in den Fokus der Fachof-
fentlichkeit gerlickt. Themenrelevante Messen mit 3D fab+print sind die Compa-
med (12.-14.11.2014), das Messe-Quartett Gifa, Metec, Thermprocess und
Newcast (16.-20.06.2015) sowie die drupa (31.05.-10.06.2018).

www.drupa.de
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Smart Systems Integration 2014 in Wien

Kongressprogramm verdffentlicht. 60 Vortrdge, 46 Poster-Prasentationen und finf
Keynotes werden den Teilnehmem auf der Smart Systems Integration 2014 vom 26. bis
27. Marz 2014 in Wien geboten, Hochkaratige Referenten aus Wissenschaft und Industrie
prasentieren internationalen Experten Innovationen, Anwendungen und Trends zu folgen-
den Themen:

* 3D integration and interconnect technologies,

¢ Design of smart systems,

e Manufacturing of smart systems,

e System integration and packaging.

Highlights des Kongresses sind die Keynotes der Européischen Kommission, des Bundes-
ministeriums fiir Verkehr, Innovation und Technologie Osterreich, von STMicroelectronics,
Bosch Sensortec und AVL/IST. Zwei EPoSS-Sessions, eine Special Session zu Smart Sys-
tems Co-Design sowie eine Special Session zu Perspektiven von Smart Systems runden
das Programm ab. Bei der begleitenden Fachausstellung prasentieren Forschungsinstitute,
Komponenten- und Systemhersteller, Zulieferer und Dienstleister aus den Bereichen

" Mikre- und Nanctechnologie, Sensorik, kabellose Kommunikation sowie Mikroelektronik

und -mechanik ibre Produkte und Lésungen. Aussteller treffen auf eine hoch spezialisierte

internationale Zielgruppe aus Experten, Anwendern und Wissenschaftlern. Das komplette

Kongressprogramm sowie weitere Informationen finden Sie unter:
www.smartsystemsintegration.com
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